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摘要(译)

提供了一种焊盘结构。键合焊盘适用于诸如包括液晶面板的显示装置，
印刷电路板（PCB）或需要多个需要高精度键合的引脚的其他装载器。
键合焊盘结构包括多个堆叠的引脚层和设置在每两个引脚层之间的至少
一个介电层。引脚层的端子未被介电层覆盖。另外，可以通过在装载器
或基板上以交错方式布置键合焊盘结构来提供本发明的键合焊盘阵列结
构。而且，上述键合焊盘结构和键合焊盘阵列结构可以应用于显示面
板。
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